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Abstract (en)
[origin: WO2019034506A1] The present invention relates to an alloy of the following composition: Cu47at%-(x+y+z)(TiaZrb)cNi7at%+xSn1at%+ySiz,
wherein c - 43 - 47 at%, a = 0.65-0.85, b=0.15-0.35, wherein a+b=1.00; x = 0-7 at%; y = 0-3 at%, z = 0-3 at%, wherein y+z ≤ 4 at%.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Legierung, die folgende Zusammensetzung aufweist: ���������������� Cu 47at%-(x+y+z) (Ti a Zr b ) c Ni
7at%+x Sn 1at%+y Si z wobei c = 43 - 47 at%, a = 0.65-0.85, b=0.15-0.35, wobei a+b=1.00; x = 0-7 at%; y = 0-3 at%, z = 0-3 at%, wobei y+z �¤ 4
at%.
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